ANEXO I

Produto: Componentes 

I - Capacitores fixos eletrolíticos de alumínio: 

a) corte das folhas de alumínio cauterizadas para armação do catodo e do anodo; 
b) rebitagem dos terminais metálicos (leads) nas folhas de alumínio cauterizadas; 
c) bobinamento das folhas de alumínio com o papel separador; 
d) impregnação da bobina, encapsulamento e identificação. 

II - Capacitores fixos eletrolíticos de tântalo: 

a) corte do pente do anodo; 
b) contactação do catodo ao invólucro; 
c) encapsulamento e identificação. 

III - Capacitores fixos cerâmicos, tipo disco: 

a) soldagem dos terminais metálicos (leads) no disco cerâmico metalizados (dielétrico); 
b) encapsulamento e identificação. 

IV - Capacitores fixos cerâmicos, tipo multicamada; 

a) contactação e soldagem dos terminais metálicos (leads) nas pastilhas cerâmicas multicamadas (chips); 
b) encapsulamento e identificação.

V - Capacitores fixos de plástico: 

a) bobinagem das folhas plásticas e das esteiras e contactação dos terminais metálicos (leads); 
b) encapsulamento e identificação.

VI - Capacitores variáveis e ajustáveis: 

a) montagem em nível básico de componentes; 
b) identificação. 

VII - Diodos emissores de luz (leds), exceto os diodos ou módulos a laser para telecomunicações: 

a) estanhagem, tratamento superficial e corte das tiras dos terminais (lead frames); 
b) colagem da pastilha semicondutora (chip) na tira de terminais (lead frames); 
c) contactação do catodo ou anodo; 
d) encapsulamento, decapagem, lavagem e estanhagem. 

VIII - Varistores: 

a) preparação dos terminais metálicos (leads); 
b) enfitamento para banho de solda; 
c) soldagem do terminal na pastilha de óxido de zinco, revestimento, identificação e corte. 

IX - Termistores encapsulados em caixa plástica, por pressão: 

a) preparação dos terminais metálicos (leads); 
b) agregação dos terminais e do elemento de resistência na caixa; 
c) fechamento da caixa e identificação. 

X - Termistores encapsulados em resina epoxi: 

a) preparação dos terminais metálicos (leads); 
b) enfitamento para banho de solda; 
c) soldagem dos terminais metálicos no elemento de resistência; 
d) revestimento e identificação. 

XI - Filtros de banda passante: 

a) preparação dos terminais metálicos (leads); 
b) soldagem do elemento pré-elétrico com os terminais e folha de silicone; 
c) revestimento, selagem da caixa e identificação. 

XII - Potenciômetros (resistores variáveis e ajustáveis): 

a) montagem em nível básico de componentes e identificação. 

Observação: Nos processos produtivos relacionados neste Anexo I será incorporada a gestão da qualidade e produtividade do processo e do produto final, envolvendo, inicialmente, a inspeção de matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, o controle estatístico do processo, os ensaios e medições e a qualidade do produto final, ressalvado o disposto no art. 2º deste decreto. 


